
2022-2028年中国半导体电

镀设备市场运行态势与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制
www.abaogao.com

http://www.abaogao.com
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二、说明、目录、图表目录

        半导体电镀是指在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆表面形成金属互

连。随着芯片制造行业技术的发展，芯片内的互连线开始从传统的铝材料转向铜材料，市场

对半导体镀铜设备越来越大。目前半导体电镀应用邻域广泛，包括铜线的沉积、镍、金和锡

银合金等金属的沉积，但主要还是金属铜的沉积。铜导线可以降低互联阻抗，降低器件的功

耗和成本，提高芯片的速度、集成度、器件密度等。

        半导体电镀设备在晶圆上沉积一层致密、无孔洞、无缝隙等其他缺陷，并且分布均匀的

铜，再配以气相沉积设备、刻蚀设备、清洗设备等，完成铜互连线工艺。

        半导体电镀设备上游行业主要为原材料，包括不锈钢、阀门、管道、电子元器件、电镀

液等；下游行业主要是半导体电镀设备的应用邻域，主要是半导体制造业。半导体电镀设备

行业产业链资料来源：智研数据研究中心整理

        《2022-2028年中国半导体电镀设备市场运行态势与投资战略研究报告》由智研数据研究

中心公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、

国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智研

数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协

会组织的权威统计资料。

        报告揭示了半导体电镀设备行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国半导体电镀设备

行业做了重点企业经营状况分析，并分析了中国半导体电镀设备行业发展前景预测。为战略

投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策

依据。
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